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提供卓越电源管理芯片方案，提供整体解决方案

在工业设备与消费电子对高压、高效电源需求日益增长的背景下，非隔离离线稳压技术成为关键突破点。我们推出TX4135———一款专为高压离线应用设计的高性能稳压器，集150V耐压、400mA输出能力与多重保护于一体，为工业控制、家电及备用电源等领域提供高效、紧凑的解决方案。
## 芯片封装及管脚定义
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## 芯片概述

TX4135是一款无需光耦即可实现精确恒压（CV）调节的非隔离离线降压稳压器。其集成150V/5.0Ω MOSFET与内置电流源，显著简化外围电路并降低成本。支持10V至150V宽输入范围，固定5.0V输出，最大负载电流达400mA，空载功耗低于30mW，是高压、低功耗场景的理想选择。

## 应用原理解析

TX4135采用初级侧恒压控制技术，通过监测FB引脚电压动态调整开关周期。在每个周期开始时，集成MOSFET导通直至反馈电压低于5.1V阈值，随后进入关断阶段。续流期间，采样电容对输出电压进行采样并保持调节精度。
## 典型应用图：

[image: image2.png]ViNO- swo ne
o1 M7
Slew R
NC F2—
" Towo  voc 1 —
10uF o2 L1 100uH
T o
03
ss2200
oND

s
’I\m«s

R1
15K

vouT

GND




## 注意事项

*  VCC电容选择：推荐4.7μF~10μF低ESR电容，确保启动与稳态性能。
*  FB引脚配置：固定5.0V输出时需直接连接至输出端；可调版本需外接分压电阻。

*  保护功能触发条件：过载保护（OLP）在FB电压连续220ms低于3.4V时触发，短路保护（SCP）则于峰值电流超过550mA时立即动作，过热保护（OTP）会在结温超过150℃时强制关断以规避热损伤；

*
散热设计：持续满载工作时需确保PCB散热面积，避免结温超限。
注：电气特性
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结语：
TX4135凭借其高集成度、宽输入范围与多重保护功能，为高压离线应用提供了高效可靠的解决方案。绿色模式与软启动机制进一步优化了轻载效率与系统安全性，适用于电动自行车电源、工业控制系统及消费电子待机电路等场景。通过简化设计、降低BOM成本，TX4135将成为高压电源管理的标杆之选，助力产品在性能与体积间实现完美平衡。
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